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TEMAT PROJEKTU: 

architekturach w niskoskalowalnej technologii CMOS 

CELE I ZAKRES PROJEKTU: 
celem jest dostarczenie a klientowi. Ponadto:  

1. Przygotowanie  projektowego. 
2. Optymalizacja  architektur w zadanej technologii. 
3. P trzech architektur, zdefiniowanie oraz 
przygotowanie raportu z wykonanych prac. 

 
1. Kon wykonanie projektu oraz ustalenie 
specyfikacji. 
2. Zapoz  typami architektur. 
3. Przygotowanie wsp ektowej. 
4. Stworzenie  dla wszystkich architektur.  
5. Implementacja architektur w dedykowanym programie symulacyjnym.  

 
Cechy charakterystyczne: 
1. Projekt realizowany w niskoskalowalnej technologii CMOS. 
2. Przepustowo . 

w interpolacji  64.  
4 warunkach (technologii, pobudzeniu ). 
Kierunki dalszych prac: 
1. Walidacja przygotowanych testbenchy i weryfikacja architektur. 
2. Przeprowadzenie zaplanowan optymalizacja  (wymiarowanie 
tranzyst  
3. Iteracyjne konsultacje z przedstawicielami firmy oraz opiekunem 

 
w formi  

5. Przygotowanie publikacji u oraz prezentacji po  
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PROJECT TITLE: 

Parameter analysis and optimization of phase interpolators of different 
architectures in low-scalable CMOS technology 

OBJECTIVES AND SCOPE: 
The main goal is to provide a solution to the customer. In addition:  
1. Preparation of the design environment. 
2. Optimization of the assumed architectures in the given technology. 
3. Comparison of three architectures, definition of research conclusions and preparation 
of a report on the work done. 

RESULTS: 
1. Consultation with representatives of the commissioning company and establishment of 
specifications. 
2. Familiarization with literature and types of architectures. 
3. Preparation of a working environment and a common design base. 
4. Creation of a consolidated set of tests for all architectures.  
5. Implementation of architectures in a dedicated simulation program. 

MAIN FEATURES, FUTURE WORKS: 
Features: 
1. Project implemented in low-scalable CMOS technology. 
2. Interpolator throughput of 9 Gbps. 
3. Number of interpolation steps - 64.  
4. Comparison of circuit operation under consistent conditions (technology, circuit 
excitation). 
Directions of further work: 
1. Validation of prepared testbenches and verification of architectures. 
2. Conduct planned tests and optimize schematics (transistor sizing). 
3. Iterative consultations with company representatives and the supervisor regarding the 
achieved results. 
4. Comparison of architectures and visualization of results in the form of reports. 
5. Preparation of publication/article and presentation summarizing the project. 

 


